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Abstract (en)
[origin: WO8703833A1] For the continuous production of a filled-strip electrode a strip is provided with a groove, charged with a powder filling, then
formed into a closed cross-section and welded along its longitudinal edges. After welding, the closed cross-section is formed into the shape of a strip
without a significant reduction in cross-section, until the powder filling has become compressed. Then the filled-strip is rolled in a stretch-reducing
operation to the final dimensions. By using an initial strip less than 1.0 mm thick, the rolling force used can be substantially reduced compared with
that required with the previous production method.

Abstract (fr)
Pour la fabrication en continu d'électrodes en forme de bande garnie, on donne a une bande la forme d'une rigole, on la garnit avec une poudre,
puis on modifie la forme pour lui donner une section fermée et on soude les bords longitudinaux. Aprés le soudage, la section fermée est modifiée
pour lui donner la forme d'une bande, mais sans réduction importante de la section, jusqu'a ce que la garniture de poudre soit comprimée. La bande
garnie est alors soumise a une opération de laminage pour lui donner des dimensions définitives. Par I'utilisation d'une bande d'épaisseur inférieure
a 1 mm, la puissance de laminage est fortement réduite par rapport au mode de fabrication utilisé jusqu'ici.
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